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2022.06.17

台積電 人才開發暨招募處/ 林玥岑、陳昕哲

Serial number: 202206171513-3557329



Unleash Innovation

2022 TSMC, Ltd© 1 TSMC Property

小提醒

⚫ 請將麥克風調整為靜音。

⚫ 若想提問，請直接在對話框中輸入訊息，

我們將於Q&A時回答。
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說明會流程

開場 14:00 - 14:10 綦振瀛 副校長

半導體學程說明 14:10 - 15:00 台積電 人才開發暨招募處

陳昕哲

提問與交流 15:00 - 15:30 電機工程學系

林祐生 系主任

化學工程與材料工程學系

吳子嘉 系主任

機械工程學系

鍾志昂 系主任

台積電 人才開發暨招募處

林玥岑 經理
陳昕哲

Serial number: 202206171513-3557329
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Can you imagine

the life

without

Smart phone?

Serial number: 202206171513-3557329
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Can you imagine

the life

without

Semiconductor?

Serial number: 202206171513-3557329
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Without semiconductors,

the technology that we count on every day would not be possible.

Serial number: 202206171513-3557329
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Why Semiconductor Industry?

Serial number: 202206171513-3557329
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60年來，半導體驅動革命性的科技進步

半導體技術持續發展
支撐 Big DATA 與
AI所需之運算需求

Serial number: 202206171513-3557329
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台灣半導體供應鏈 全球舉足輕重

2021年產值逾 4.1兆新台幣，居全球第 2

晶圓代工(65%)與封裝測試(> 50%)居全球第 1

2021年產值占國內生產毛額(GDP)達 20%

IC設計(> 21%)居全球第 2

資料來源：「2021年台灣晶圓代工大獲利」，財經新報， 2021.11.21

資料來源：「我半導體產值 明年衝4.5兆」，工商時報， 2021.11.05

Serial number: 202206171513-3557329
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市值排名全球 #9

Source: 

https://companiesmarketcap.com/

Serial number: 202206171513-3557329
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人才質量 是開創台灣半導體新頁的關鍵
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資料來源：109~124 學年各教育階段學生數預測報告，教育部統計處，2020.06.20

企業人才爭奪加劇

• 少子化衝擊：

理工人才總量，未來15年高階及

基礎人才供給均將大幅減少。

• 產業成長/多元：

畢業生選擇變多，半導體領域人

才將面臨短缺。

Serial number: 202206171513-3557329
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國立中央大學 x 台積電

攜手合作半導體學程

Serial number: 202206171513-3557329
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吸引更多人才投身半導體產業

探索
未知領域

半導體無所不在，
改變世界從此開始！

開啟
非凡職涯

打造頂尖專業力，
享有更好薪資待遇！

實踐
學用合一

提早掌握業界
對專業的需求與動向

Serial number: 202206171513-3557329
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國立中央大學 x 台積電 半導體學程合作系/所

元件/整合

電機工程學系

林祐生
教授兼系主任

製程/模組

化學工程與材料工程學系

吳子嘉
教授兼系主任

設備工程

機械工程學系

鍾志昂
教授兼系主任

李朱育
教授兼副系主任

Serial number: 202206171513-3557329
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半導體-元件/整合學程 (最低須修畢45學分；含13門必修及至少2門選修)

必修12學分/選修15學分

1 半導體元件物理*

2 固態物理導論*

3 電路學*

4 工程數學二*

5 量子力學導論

6 進階電子與光電元件

7 元件量測

8 半導體記憶體

9 神經形態運算與AI應用

必修3學分/選修3學分

1 材料分析與檢測*

2 同調光及電子繞射顯微術

材料分析
判斷電路失效所需之材料分析技術

元件開發
建立次世代元件開發能力

製程/整合
培養先進製程及整合技術

必修24學分/選修18學分

1 半導體製程* 10 進階積體電路設計

2 電子學一* 11 輻射與檢測

3 電子學二* 12 次微米元件物理技術

4 電磁學* 13 固態熱力學

5 積體電路設計導論* 14 微機電製程技術

6 微電子工程* 15 應用光電子學

7 實驗設計與統計應用*

8 電子薄膜科技*
2選1

9 電漿工程應用*

* 必修：13

Serial number: 202206171513-3557329
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半導體-製程/模組學程 (最低須修畢45學分；含12門必修及至少3門選修)

必修6學分/選修15學分

1 固態物理導論*

2 半導體元件物理*

3 近代物理

4 量子力學導論

5 材料物理化學

6 電子學一

7 電路學

必9學分/選修6學分

1 有機化學*

2 電漿工程應用*

3 工程統計* 

4 薄膜技術應用

5 無機化學

先進製程技術(進階)半導體元件 先進製程技術(基礎)

* 必修：12

必修21學分/選修9學分

1 半導體製程*

2 材料科學導論* 

3 工程數學一*

4 材料熱力學*

5 物理冶金*

6 料表面工程*

4選2
7 電子顯微鏡*

8 材料分析*

9 結晶學概論/相變態*

10 工程數學二

11 流體力學

12 材料動力學

Serial number: 202206171513-3557329
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半導體-設備工程學程 (最低須修畢48學分；含12門必修及至少4門選修)

必修6學分/選修3學分

1 半導體製程設備與技術*

2 半導體製程*

3 半導體元件

必修21學分/選修15學分

1 電機機械與電路學*

2 機電整合與自動化應用* 

3 感測技術基礎科學*

4 電漿原理*

5 熱力學*

6 機構設計與加工*

7 化學工程* 

8 流體力學

9 智慧製造技術

10 機器人與自動化應用

11 量測原理

12 應力分析

必修9學分/選修12學分

1 材料科學*

2 電子學*

3 程式語言*

4 統計學

5 薄膜工程

6 無機化學

7 實驗設計

先進設備技術
(進階學能)

半導體製造
(關鍵學能)

先進設備技術
(基礎學能)

* 必修：12

Serial number: 202206171513-3557329
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報名後請索取學程科目對照表(以元件整合學程-元件開發為例)

Serial number: 202206171513-3557329
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國立中央大學 x台積電
元件整合、製程模組、設備工程

Serial number: 202206171513-3557329
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參與學程 7 好處

台積業師講授專屬課程1

參訪台積創新館(新竹)2

參訪台積晶圓12A廠(新竹)3

受邀參加學程專屬系列活動4

Serial number: 202206171513-3557329
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台積業師講授專屬課程

對象 報名 設備工程學程 學生 報名 設備工程學程/ 製程模組學程 學生

代碼 ME6103 規劃中

開課
單位

機械工程學系

(蘇清源 教授)

台積新人訓練中心

2022/09/24 - 10/22 

課程
名稱

半導體製程設備與技術

(必修)

半導體機台基礎

(選修)

半導體設備元件基礎

(選修)

課程
目標

介紹並使學生了解半導體儀器與

設備相關技術及發展趨勢，並鏈

結各工程領域與半導體產業之知

識及人才

1. 對機台設計原理、操作與預防

保養有基礎概念

2. 初步了解半導體設備實務工作

內涵

3. 結合學校所學與產業實務

1. 對設備元件原理與作用有基礎

認識

2. 初步了解半導體設備實務工作

內涵

3. 結合學校所學與產業實務

實施
方式

一學期

由台積設備商至學校授課

4個週六/ 梯

至台積新人訓練中心接受訓練

Serial number: 202206171513-3557329
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參與學程 7 好處

參訪台積創新館(新竹)2

參訪台積晶圓12A廠(新竹)3

受邀參加學程專屬系列活動4

參訪台積創新館(新竹)1

Serial number: 202206171513-3557329
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報名半導體學程，您將可以…

Serial number: 202206171513-3557329
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立馬

報名學程

2022/01/13 - 14

南科專場@Fab18A

Serial number: 202206171513-3557329
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參與學程 7 好處

台積業師講授專屬課程1

參訪台積創新館(新竹)2

參訪台積晶圓12A廠(新竹)3

受邀參加學程專屬系列活動4

獲頒學程修畢證書1

保證面試2

成績達標享差異化薪資3

Serial number: 202206171513-3557329
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修畢 半導體學程，您將…

獲頒「學程修畢證明書」者，申請台積

職缺將保證獲得面試機會。

修滿學程規定科目與學分者，經主持系

所審查無誤後，由學校及台積共同簽署

授予「學程修畢證明書」。

學程規定科目平均學業成績達80分(含)

以上並獲錄取者，台積將依據聘書發放

年度之薪資級距標準，提供優於非學程

學生之差異化薪資。

差異化起薪

保證面試機會獲頒修畢證書

Serial number: 202206171513-3557329
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立馬

報名半導體學程

https://bit.ly/3xxbGQz

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

03-563-6688 # 707-2863

Serial number: 202206171513-3557329

mailto:hcchern@tsmc.com
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Unleash Innovation

學程報名驚喜禮

6月19日前填寫表單完成學程報名，
將有機會獲得…

台積35週年限定版星巴克馬克杯

領取提醒 :

1. 台積將主動聯繫中獎同學，並通知所屬學程主持系所
2. 中獎同學須配合檢附所需資料
3. 到貨時間 : 7月後 (請耐心等待)

Serial number: 202206171513-3557329
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提問與交流

https://bit.ly/3xxbGQz

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

03-563-6688 # 707-2863

Serial number: 202206171513-3557329

mailto:hcchern@tsmc.com
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Q1 如何報名半導體學程？

https://bit.ly/3xxbGQz

送出表單即代表報名成功！

台積將不定期通知學程相關系列活動。

Serial number: 202206171513-3557329
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Q2 學程科目採認的課程可否回溯？

可以 ^^

凡符合申請資格者(中央大學各系/所全時在學學生)，

報名後即可追溯其大學迄今所修習過之學程科目，

惟提交學程修畢證書申請時，參照之科目對照表以所在學校半導體學程為準。

Serial number: 202206171513-3557329
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Q3 大學非就讀中央，所修對應學程科目的課程會採認嗎？

有機會！但須提出課程採認申請(附件：台積電半導體學程_課程採認申請表)

半導體學程合作學校：

1. 該校與中央大學學程科目對照表皆有列入者，直接採認(即抵修)。

2. 該校學程科目對照表未列入，採實質審查，需於提出課程採認申請時，檢附

所欲採認課程之課程目標、課程大綱供檢視，內容相符程度逾70%者，即予

以採認。

非半導體學程合作學校：至多採計9學分 (原則同上述第2點)

Serial number: 202206171513-3557329
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Q4 與台積攜手合作半導體學程的學校有哪些？

學程類別 臺大 清大 陽明交大 成大 中央 中山 臺科大 北科大 中興

半導體 ●

元件/整合 ● ● ● ● ●

製程/模組 ● ● ● ● ●

設備工程 ● ● ● ● ● ●

先進封裝 ●

前瞻電路設計 ● ● ●

智慧製造 ●

Serial number: 202206171513-3557329
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Q5 本校其他系所課程未被列入科目對照表中，
但課程內容一樣，課程名稱也雷同，可否採認？

有機會！但須提出課程採認申請(附件：台積電半導體學程_課程採認申請表)

採實質審查，需於提出課程採認申請時，檢附所欲採認課程之課程目標、課程

大綱供檢視，內容相符程度逾70%者，即予以採認。

(原則上由主持系所審核後決議是否納入)

Serial number: 202206171513-3557329
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Q6 半導體學程修畢證書申請資格及方式？

申請資格：

申請時需仍為中央大學各系/所之全時在學學生(即畢業前提出申請)。

申請方式：

提出半導體學程修畢證書申請(Mail to: hcchern@tsmc.com)

同時檢附

1. 台積電半導體學程_修畢證書申請表

2. 學程科目對照表_申請修畢證書用(對應修畢的課程應勾選並填寫修業成績)

3. 成績單(對應修畢的課程以顏色作註記)

Serial number: 202206171513-3557329
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Q7 總修習課程數多於修畢門檻，會有實質差異嗎？

不會

建議可以從修畢學程科目中，挑選成績最好的採認課程來申請。

(相同學程科目僅會採認1門課程)

X
D

Serial number: 202206171513-3557329
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Q8 取得修畢證書後未立即應徵台積職缺，是否會影響權益？

不會 影響「保證面試」機會

取得「半導體學程修畢證明書」，並於投遞台積履歷時主動檢附，即具有保證

面談的機會。

會 影響「差異化薪資」資格

「差異化薪資」僅適用於(取得最高學歷)畢業後直接加入台積電者。

X 大學取得學程修畢證書且成績達標➔就業➔取得碩士學位➔應徵台積職缺

O 大學取得學程修畢證書且成績達標➔服役➔取得碩士學位➔應徵台積職缺

O 大學取得學程修畢證書且成績達標➔出國取得碩士學位➔應徵台積職缺

Serial number: 202206171513-3557329


